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g 1400 | 7 () ® Apto para extrusao de tubos e pecas que requeiram muito boas propriedades mecanicas. Muito boa estabilidade de fundicao e processabilidade.
N 1400 | 5 | @ ® (o |0 o Muito boa estabilidade de fundicdo e processabilidade.
E 1400 | 5 ° L] L L Muito boa estabilidade de fundigdo e processabilidade. Apto para extrusdo geral.
<L 1500 | 5 ° Baja fluidez. Excelente balance de propiedades mecdnicas. Aditivacion especial. Apto moldeo por compresion (SACMI).
E 1300 | 6 ° Especialmente desenhado para linhas de BOPP de alta velocidade.
1450 | 4 Muito boa processabilidade e baixo arrasto de dgua.
1430 | 4 ° o | e Fluéncia média. Bom equilibrio entre resisténcia e processabilidade. Linhas com rolos resfriadores.
1750 | 5,2 Apto para termoformagem de pecas que requeiram alta rigidez e boas propriedades Opticas. Excelente estabilidade. Alta rigidez.
1450 | 3,5 ° ® Fluéncia média. Especialmente desenhado para linhas de rafia de alta velocidade.
1450 | 4 o L] Fluéncia média. Linhas de alta producdo.
1450 | 3 ° Alta transparéncia e brilho. Excelentes propriedades mecanicas. Aditivagdo antiaderente e deslizante. Reologia controlada.
1450 | 3 ° Muito boa processabilidade. Processos de matriz plana (cast). Apropriado para linhas de alta velocidade.
1450 | 3 ) Muito bom brilho superficial e rigidez. Excelente processabilidade.
SMD 6200 1450 | 3 ) Fluéncia média. Distribuicdo normal de peso molecular. Excelente processabilidade.
1100 SC 25 | 1450 | 2,5 ° ° Alta fluéncia. Baixa deformagdo pds-moldagem. Boa estabilidade no processo de fiagdo.
WSD 6600K| 25 | 1400 | 2,5 ° ° Excelente processabilidade. Distribuicdo estreita de peso molecular. Apto para extrusdo. Multifilamentos de alta tenacidade.
XSD 6601K| 32 | 1400 | 2 ° Fluéncia alta. Distribuicdo de peso molecular estreita. Protecdo contra descoloracdo por gases. Apto para ndo tecidos. Linhas Reicofil.
1100 T 37 | 1450 | 2 ° ° Muito boa fluéncia. Apto para injegdo de parede delgada.
XSD 6200T | 35 | 1400 | 2 ) ° Alta fluéncia. Apto para processos de injecdo. Parede delgada e revestimento sobre réfia tecida e outros substratos. Reologia controlada.
1026 CX 37 | 1930 | 2,1 L4 Apto para injedo de pegas de parede delgada. Ciclos rapidos. Alta fluéncia. Pecas com alta rigidez, baixa deformacdo pds-moldagem. Nucleagdo.




